ASRock Rack X570D4U-2L2T/BCM -
Motherboard - micro ATX - Socket AM4 -
AMD X570 Chipsatz-USB 3.2 Gen 1, USB
3.2 Gen 2 -2 x 10 Gigabit LAN, 2 x Gigabit
LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

AM4 - mATX - 32 GB

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

UMD
T

Mainboards

ASRock
X570D4U-2L2T/BCM
4710483940828

Beschreibung

ASRock Rack X570D4U-2L2T/BCM - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz- USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2
- 2 x 10 Gigabit LAN, 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Produkttyp

Chipsatz

Prozessorsockel

Kompatible Prozessoren

Max. RAM-GroRRe
Unterstutztes RAM
Massenspeicher-Schnittstellen
USB-/FireWire-Anschlisse
LAN

ASRock Rack X570D4U-2L2T/BCM - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X570
Motherboard - micro ATX

AMD X570

1 x Socket AM4

Ryzen (unterstiitzt Ryzen 3000 Series/4000 G-Series/5000 Series/5000 G-Series)

128 GB

4 DIMM-Steckplatze - DDR4, non-ECC, ECC

8 x SATA-600, 2 x M.2

2 x USB 3.2 Gen 2 + (2 x USB 3.2 Gen 1 lber eine interne Stiftleiste)

2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet

Ausfuhrliche Details

Produkttyp

Chipsatz
Prozessorsockel

Max. Anz. Prozessoren

Kompatible Prozessoren

© 2025 Jacob Elektronik GmbH

Allgemein

Motherboard - micro ATX

AMD X570

Socket AM4

1

Ryzen (unterstiitzt Ryzen 3000 Series/4000 G-Series/5000 Series/5000 G-Series)
Unterstiitzter RAM
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Max. Grofde
Technologie
Bustakt

Unterstutzte RAM-
Integritatsprufung

Netzwerkcontroller

Netzwerkschnittstellen

Erweiterungssteckplatze

Speicherschnittstellen

Schnittstellen

Interne Schnittstellen

Stromanschlisse

BIOS-Typ
BIOS-Funktionen

Hardwareluberwachung

Hardwarefeatures

Zubehor im Lieferumfang
Enthaltene Kabel
Kennzeichnung

Breite

Tiefe

JACOB

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Non-ECC, ECC

LAN

Broadcom BCM57416 / Intel 1210

2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivitat

1 x CPU

4 x DIMM 288-polig (1.2 V)

1 x PCle 4.0 x16

1 x PCle 4.0 x8

1 x PCle 4.0 x1

1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)

SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA
SATA-600 / PCle 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2

1 x Seriell

1 x HDMI

1 xVGA

2 x USB 3.2 Gen 2

2 x LAN (Gigabit Ethernet)

2 x LAN (10Gigabit Ethernet)

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x Lautsprecher - Stiftleiste
1 x VGA - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten
AMI

IPMI-Unterstutzung, UEFI BIOS, ACPI 6,2 Unterstutzung, Untersttitzung von SMBIOS
3,3

CPU-Kerntemperatur, Warnung bei Lufterausfall
Debug LED, ASRock Rack Instant Flash
Verschiedenes

2 x M.2 Schrauben, 10-Abschirmung

1 x Serial ATA-Kabel

Plug and Play, FCC Part 15, WEEE, UKCA

24.4 cm

24.4 cm

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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